
Feature1:  Control de temperatura 100 ° c-450 ° c
Feature2:  Soplador de aire sin escobillas y flujo de aire suave
Feature3:  Precio de fábrica, proveedor de garantía comercial
Feature4:  Acepte la pequeña orden y el pedido del OEM
 
 

Uso
1.Adecuado para desoldar múltiples componentes, como SOIC, CHIP, QFP, PLCC y BGA, etc.
2. Aplicable para encoger, calentar, pintar, descongelar, precalentar y soldar con goma, etc.
 












